编译Flash and Boot Utils Package
之前用的都是其它公司的ARM,开发环境基本是IAR,KEIL等第三方工具。用得多了也比较熟悉，容易上手，觉得开发过程很简单。

    这次换到TI的ARM，一开始就给我一个下马威。首先从元件供应商那里借了一块开发板，国产的HawkBoard，CPU是AM1808，提供的资料少得可怜。而且主要针对Linux应用，我想使用TI的BIOS的，就要从烧写bootloader开始。按照网上说的步骤，擦除NAND FLASH

sfh_OMAP-L138.exe -erase -targetType AM1808 -flashType NAND -p COM10

结果停在这里了。


网上一查，说是DDR的问题，要重新编译。于是就开始了痛苦的编译之路。
TI的OMAP-L138，AM1808系列cpu可以使用串口启动、下载UBL和应用程序，使用程序：sfh_OMAP-L138.exe。这是一个命令行执行的程序。没有图形界面。其源代码包为：OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz。

该程序支持烧写的ARM CPU有：OMAP-L138,AM1808,AM1810；支持的DSP有：C6748。

源代码包从

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_the_Flash_and_Boot_Utils_Package下载。下载后的程序使用TAR 解压。

由于源码包默认的开发板是TI的EVM，使用的SDRAM是mobile DDR，而开发板使用的是DDRII，所以需要对源程序修改，然后重新编译。这样的话，就需要建立编译环境。

按照上面页面的说明，首先下载Cygwin。这是一个在Windows下模拟Linux环境的应用软件。按照页面链接到Cygwin网站，先下载一个setup.exe文件，然后选择网络安装，然后选择一个网站下载，默认安装程序。根据网络速度快慢有所不同。感觉列出的网站中都是第一个最快。默认安装程序不大。下载后也就是60M左右。

安装完成后再按照TI的说明，安装make和vim等。然后测试tmp的环境变量。安装.NET FrameWork,设置环境变量，跟着说明做就是了。没什么说的。

然后下载ARM的编译器，这里要特别注意的是：TI的说明语焉不详，只给了一个网址，在mentor的网站上，需要提供一个邮箱，他会把下载链接发到邮箱。这里我发现用163邮箱根本就不行，试了好多次下不下来。最后用yahoo的邮箱才可以。

最重要的是，下载程序时要选择windows安装版本，而不是Linux版本。开始我想着程序要在cygwin下运行，下载了一个Linux版本，且不说安装过程中的问题吧，好不容易安装好了，编译时出错，提示cannot execute binary file。折腾了很长时间，才想到下载一个windows版本的。
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下载安装TI的CGT编译器，也是Windows版本。
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在Cygwin的安装目录中，usr/下创建一个arm目录，把下载的OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz包拷贝到这里。运行Cygwin，进入目录用tar 解压，会出现一个目录OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40，当然为了操作方便，你也可以把这个目录改名简单一点的。

进入目录，修改Common下的build.mak文件，指定ARM和DSP的编译器路径。这里要注意的是，Windows使用反斜杠”\”来分隔路径，而Linux一般使用斜杠”/”来分隔。如果采用反斜杠分隔路径，编译器把”\”当作转义符号，需要用双反斜杠才能正常解析，而路径中的空格，也需要用反斜杠+空格来表示”\ ”。如：C:\\Program\ Files\\.

修改build.mak为：（要根据不同的安装路径来设置）

ARM_TOOLS_PATH?=C:/Program\ Files/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_GNU_Linux/

ARM_TOOLS_PREFIX?=arm-none-linux-gnueabi-

CROSSCOMPILE?=$(ARM_TOOLS_PATH)bin/$(ARM_TOOLS_PREFIX)

ARM_CROSSCOMPILE=$(CROSSCOMPILE)

DSP_TOOLS_PATH?=C:\\Program\ Files\\Texas\ Instruments\\C6000\ Code\ Generation\ Tools\ 7.4.1\\

DSP_LIB_PATH=$(DSP_TOOLS_PATH)lib/

DSP_CROSSCOMPILE=$(DSP_TOOLS_PATH)bin/
修改OMAP-L138目录下的device.mak文件：
# Generic string for device family

DEVSTRING=OMAP-L138


//这个最好不要改，会出错。

# Particular device types of the family

ARM_DEVICETYPES:=AM1808  
//目标系统是AM1808
DSP_DEVICETYPES:=C6748

//DSP也选一个
DEVICETYPES:=$(ARM_DEVICETYPES) 

# Supported flash memory types for booting

FLASHTYPES:=NAND

//选择NAND存储
然后进入Cygwin，在GNU目录下运行make clean，然后再make，即可编译程序。

至此，编译环境就算建立起来了。

接下来修改DDR参数，开发板使用的是MT47H64M16HR，这是一款64M字节，16位的DDRII芯片。

在OMAP-L138\Common\src\device.c文件中的Uint32 DEVICE_init()函数，其中默认是mDDR存储器配置，很简单，把上面的DDR2配置搬下来即可。

status |= DEVICE_ExternalMemInit(0x000000C5, 0x00134832, 0x264A3209, 0x3C14C722, 0x00000492, 0x00000000);
不用管那些宏定义。

然后重新make，生成可执行程序sfh_OMAP-L138.exe。

接下来要烧写flash，首先是擦除：

在windows的命令行下执行sfh_OMAP-L138.exe -erase -targetType AM1808 -flashType NAND -p COM10擦除NANDflash。显示成功！
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烧写应用程序：按照

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138中所说，执行命令：
    sfh_OMAP-L138.exe –flash_noubl XXX.bin -targetType AM1808 -flashType NAND -p COM10

这里没有使用ubl，bin应该是AISGEN产生的AIS格式才行。

如果要烧写UBL和应用程序，使用sfh_OMAP-L138.exe –flash ubl.bin app.bin -targetType AM1808 -flashType NAND -p COM10 命令。

这里的ubl必须是AIS格式，并且必须使用GNU/UBL目录里面的，其它UBL不兼容串口烧写程序。前面make编译后的ubl程序已经经过AIS转换。应用程序不用AIS格式。

到这里算是烧写完毕了。还是感觉有些不便，其实可以做一个图形界面的通用烧写工具的，和硬件独立开来。这样都在windows下操作就简单多了。都说入门最难，过程其实很简单，可总是在一些意想不到的地方遇阻，记录下我的经历，希望可以让大家快速入门。
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